NeUA.SEUC.TC.007-20

JEKJIAPALISI ITPO BIAMOBIIHICTH

|. Papioobnamnanus: GSM900/1800, UMTS, LTE (E-UTRA Band 3, Band 7) WI-FI (IEEE 802.11
(a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1), NFC, GNSS, FM Receiver.

(8upi6, mun, Homep napmii yu cepitinuii Homep)

2. ToBapucrBo 3 ob6meskenorw BignosiganbhicTio «Camcyur Enextponike Ykpaina Kommnaui» (Bys. JlbBa
Toncroro, 6ya. 57, 01032, m. Kuis, Ykpaina; kon €JIPTIOY 36048094; ten. +380(44) 390-53-33)

(HaiimenysanHa ma adpeca supobHUKA abo 11020 YNOBHOBANICEH020 NPeICNABHUKA,

3. IIst pexnapauisi BiANoBiAHOCTI BUAAHA Mig 0cOOHCTY BiAnoBiAanbHICTL BUPOOGHHKA.,

4. O6’exT mexnapatiif:
Haszea obnraonannsa: PapioTenedon cucrem cTiIbHHKOBOIO 3B’ SI3KY;
Mooens: SM-A315F/DS;
3apsonuii npucmpiii mooens: EP-TA200;
Topeosenvna mapxa: SAMSUNG;
Bupobnux.: «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,
Republic of Korea) / «Camcynr Enekrponike Ko., JIta.» (129, Camcyur-po, Yentour-ry, CyBoH-ci, ['yeoHri-no,
16677, Pecniybnika Kopes);
Micye supobnuymea:
«Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of Korea)
| «Cameynr Enexrponike Ko., JIta» (#94-1, Imcy-Lonr, ['ymi Ciri, ['yenbyx-/lo, 730-350, Pecriy6nika Kopes);
«Samsung Electronics Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh
Province, Vietnam) / «Camcyur Enextponike B’ernam Ko., JIta.» (Yenxounr 1-LITi, Yeurpanr KomioH, ¥Yenxour
Hicr., Baunux [posuni, B’erHam); «Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen» (Yen Binh Industrial park,
Dong Tien Commurie, Pho Yen District, Thai Nguyen Province, Vietnam) /7 «Camcynr EnexkTponike B’eT Taam
_ Txai Hryen» (Yeu bunx Iupactpian napk, Jlour Tien, Kombion, I1xo Yen Jlicrpikr, Txai Enryen Ilposinue,
B’ernam); «Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.» (No 9 WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial
Park,Xiqing District, Tianjin, China)-/ «Tianmxin-Cameynr Tenxom Texunonomxi Ko., JIta» (No-9 Beci-Poag, —
Mikpo-Enexrponikc Inpactpian Ilapk, Kciksinr [ictpikr, Tianmxkin, Kurtait); «Samsung Electronics Huizhou
Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China) / «Camcynr Enexrponike Xyizxoy»
(516229, Yenmxianr Toyn, Xyisxoy Citi, ['yaunour, Kuraii); «Samsung India Electronics Private Limited» (B-
1, Sector 81 Phase II Noida 201 305 Uttar Pradesh India) / «Camcynr Inaist Enexrponike Ilpisat Jlimiten» (b-1,
Cextop 81 ®aze Il Hoina 201 305 ¥Otrap I1panew Inais), «Jiaxing Yongrui Electronics Technology Co., Ltd.»
(No. 777 Yazhong Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China) / «/lxnakenn Enrpyn
Eanexrponike Texnosomxi Ko., JIta» (No. 777 Shxour Poan, Hanxy Hictpikt, Jxiakcin Citi, [pxesHr IposinL,
Kurait); «Xi’an Wingtech Electronics Technology Co., Ltd.» (10F Zhongqing Mansion, No.42 Gaoxin Sixth
Road, High-Tech Park, Xi’an City, Shanxi Province, P.R. China) / «Kcisin Binrreu Enexrponike Texnosmomxki
Ko., Jta.» (100 XXourksuur ManuH, No.42 aokcin Cuxc Poan, Xaii-Teu Iapk, Keisu Ciri, [lankci [TpoBiHi,
Kurait); «Wingtech Mobile Communications Co., Ltd. Shenzhen Branch» (Floor Ist-3rd, West Huajia
Building, East Luofang flyover, Luohu District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China) / «Binrreu Mo6aiin
Komynikeiimnc Ko., JIta. lenbxens Bpenu» (Onop 1st-3rd, Becr Xyamkia Binainr, Iet Jlyodanr ¢naysep,
Jlyoxy Hicrtpikr, Illensxenn, ['yaurnour Ilposinu, Kurait) ; «Wingtech Mobile Communications Co., Ltd.»
(No. 777 Yazhong Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China / Kurait) / «Binrreu
Mo6aiin Komynikeidun Ko., JIta» (No. 777 Shxour Poan, Hanxy Hictpikt, Jxiakcun Cirti, XKesnr Ilposinw,
Kurait); «Shanghai Wingtech Electronics Technology Co., Ltd.» (4F-6F, Building No. 4, Juxin Information
Technology Park, No. 188 Pingfu Road, Xuhui District, Shanghai, P.R. China) / «lllanrxaii Binrreu
Enextponike Texunoaomki Ko., JIta» (40-6D, Binaiur No. 4, bxykcin Inpopmenn TexHonomki [Tapk, No. 188
[Tinrdy Poan, Keyxbto ictpixr, Lanrxai, Kurait).
Homep napmii abo cepiiinuii Homep: NPOAYKIisi BUTOTOBJISIETLCSI cepiiiHo.
(ioenmucpixayis padioobnadnanus, sKa 0dae 3moey 3abe3neyumu 11020 NPOCMEICYEAHICb, MOICE BKNIOYAMU KONbOPOGe Yimke
306paoicens y pazi nompebu ons idenmugpikayii 3a3naveno2o paoioobnadnans,)

5. O6’ext nexnapauii Bianosigae Bumoram «TexHiuHOro perjiaMenTy pagioo0uagHAHHs», 3aTBEPIAKEHOro
nocranosor Kabinera MinictpiB Ykpainn Bix 24.05.2017p. Ne 3585.

6. CranmapTd 3 repesiky HauiOHaJbHMX CTaHAApTiB, 110 OyJIM 3aCTOCOBaHi, Ta iHIII CTAHAAPTH I TEXHiYHI
cneuudikauii, OO AKX JeKIapy€eTbCs BiAMOBIAHICTb:



3 6e3nexu (nyHkm 6 mexHiuHO20 pe2namenmy):

JCTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT)
JACTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT)

JCTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);

JCTY EN 62479:2015 (EN 62479:2010, IDT);

JOCTY EN 50566:2015 (EN 50566:2013; AC:2014, IDT);

EN 50663:2017,

3 eleKkmpoOMAazHimHOI cymicHocmi (nyHKm 6 MeXHIYHO20 pe2namenmy).

JCTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);

JCTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT);,

JACTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT),

JCTY ETSI EN 301 489-19:2008 (ETSI EN 301 489-19:2002, IDT);

JACTY EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT);

JCTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT);

JCTY EN IEC 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT);,
JACTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11);

JACTY EN 55035:2019 (EN 55035:2017, IDT; CISPR 35:2016, MOD);

echexmuene 6UKOpUCMAHHA padiouacmomuozo pecypcy (MyHKm 7 mexnHiuHo20 peziamenmy).
JCTY ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT);

JCTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);

JCTY ETSI EN 300 330:2018 (ETSI EN 300 330:2017, IDT);

JCTY ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT);

JCTY ETSI EN 301 908-1:2018 (ETSI EN 301 908-1:2016, IDT);

JCTY ETSI EN 301 908-2:2017 (ETSI EN 301 908-2:2017, IDT);

JOCTY ETSI EN 301 908-13:2018 (ETSI EN 301 908-13:2017, IDT);

JACTY ETSI EN 300 440:2018 (ETSI EN 300 440:2018, IDT);

ETSI EN 302 502 V2.1.1 (2017-03);

JCTY ETSI EN 303 413:2018 (ETSI EN 303 413:2017, IDT);

Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03).

(i3 3aznauennam idenmugbikayiiinoco nomepa, eepcii ma oamu uUOaHHs)

7. lNpusHauenuii opran 3 ouiHku BianosigHocti OOB «Opzan cepmudpicayii «IJenmp cepmudpikayii mamepianie
ma eupodien (Ne UA.TR.032)

(naiimenysanns, ioenmugixayiinuii HomMep 32iI0H0 3 PEECMPOM NPUIHAYEHUX OP2AHIE)

BukoHaB po6oTH 3 oyinku ¢ionosionocmi za npoyedypoio excnepmusu muny (Moodynv B)

(onuc gukoHanux Hum 0iti)

Ta BuaaB ceptudikat ekcneptusu Tuimy Ne UA.032.CT.0091-20 Bix 11 6epe3ns 2020 p.
(v pasi 3aiyuenHts nPUSHAYeH020 Op2aHy 3 OYiHKU 8iONOBIOHOCMI).

8. HonarkoBa iHpopmaLlis:
[Mporpamua Bepcis A315F.001.

[Tinnucano Bix imMeHi Ta 3a nopyuenHsam Big 03.08.2015 p. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ Pecrmybnika Kopes), ynoBHOBakeHUM
npeacraBHukoM B Ykpaidi TOB «Camcyur Enexrponike ¥Ykpaina Komnani»

M. KniB, Ykpaina 11 Oepe3Hs 2020 p.

(micye ma oama euoayi)

= . \

(Dmchomm AUpeKTop TOB «CamcyHr
EneKTpoch\}’mpalHa Komnani» Yo Caxr Ml

ﬁ)ﬁ'c) __~ (npissuwye, im’s ma no 6amekosi)




